
Vítejte v O-vedení
O-vedoucí se snaží být vaším jedním stopovým řešením v dodavatelském řetězci EMS, včetně designu
desky PCB, sestavy PCB a sestavy PCB (PCBA). Zajistíme některé z nejmodernějších technologií PCB,
včetně HDI PCB, vícevrstvých PCB, vícevrstvých PCB, rigidních PCB Můžeme podporovat rychlou prototypu
prototypu na střední a hmotnostní výrobu. Výkonový modul motoru Výrobce Čína

Obecně platí, že naše globální zákazníci jsou velmi ohromeni našimi službami: rychlá reakce,
konkurenceschopná cena a závazek kvality.

Při pohledu do budoucnosti bude o-vedoucí soustředit na inovace a vývoj technologie výroby elektroniky
jako vždy, a učinit přetrvávající úsilí na služby PCB & PCBA jednorázové služby poskytovat prvotřídní služby
a vytvořit více hodnot pro naše zákazníky.

Jsme profesionální výrobce PCB s více než deseti lety zkušeností. Produkty Range-Single, Double Side,
Vícevrstvý PCB, Flexibilní PCB a MCPCB.We mohou poskytnout rychlé prototypové služby - S / S v 24
hodinách, 4-8LAYERS v 48-96 pracovních hodinách.

Otvory mědi děr minimálně .025 AVG, 0,20 min .. Otvory nemusí být zapojeny

Balení s bezbarvou průhlednou bublinovou fólií, 25 ks / taškou, dejte vysoušku v boku, vložte kartu
indikátoru vlhkosti na horní straně

Popis výrobku
Rychlé detaily

Místo původu Guang Dong, Čína (pevnina) Jméno značky O-vedoucí
Modelové číslo Power Bank PCB Montáž PCBA výrobce Základní materiál Fr-4, hliník
Povrchová úprava ponoření zlato, OSP, olovo volný hasl Tloušťka mědi 0.5oz-5oz.
barva modrá, červená, zelená, black.yellow Min. Šířka čáry 0,2 mm
použitelné pro LED, mobilní telefon, klimatizace, pračky Min. Řádkování 0,2 mm
charakter Průmyslová kontrola PCB. Tloušťka desky 0.1-5 mm
certifikáty ISO9001, UL, RoHS, SGS velikost 0,01 m3-10m3.
cena $ 0.1- $ 10 hmotnost 0.01kg -5kg.
Desigh Type. Požadavek na klienta Q / CTN. 10ks-100ks.
MOQ. 10ks.

Výrobní schopnost

16 let Profesionální OEM PCB Deska výroba

položka 2014. 2015 ~ 2016. 2017 ~ 2018.
Objem Vzorek Objem Vzorek Objem Vzorek

Počet vrstev 32. 42. 38. 44. 42. 48.
Min Line / Space (μm) 50/50. 40/45. 40/45. 40/40. 35/40. 35/35.

https://www.o-leading.com/cz/products/RoHs-Compliant-manufacturer-chinaEngine-Power-Module-manufacturer-china.html


Min Hole
Průměr (mm) 0.15. 0.10. 0.15. 0.10. 0.15. 0.10.

Poměr stran
Pth. 14: 1. 16: 1. 16: 1. 18: 1. 18: 1. 20: 1.

N + c + n 4 + C + 4 5 + C + 5 5 + C + 5 6 + C + 6 5 + C + 5 6 + C + 6
Všechny propojení vrstev 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6
Plnění desek přes. ANO - ANO - ANO -
Min. Tloušťka jádra
(vylučování mědi) (μm) 50. 40. 40. 30. 40. 30.

Min. Průměr laserového
vrtáku (μm) 75. 65. 65. 50. 50. 40.

Přes pohřben
díra / skládaný přes ANO - ANO - ANO -

Materiál FR4, Megtron, Nelco, Rogers, těžká měď, atd.

Vložený kondenzátor PCB. ANO - ANO - ANO -

Povrchový proces
Bezolovnatý hasl, Enig, OSP, ponořovací stříbrná, ponorná cín,
Flash Gold, Gold Finger pokovování, selektivní tvrdé zlato pokovování,
Odlupovací pájecí maska, uhlíkový inkoust





Čína PCB výroba, LED PCB deska vytištěná deska

Náš tým

http://www.o-leading.com/news/Let-s-introduce-how-to-quick-reverse-PCB.html






Certifikace







Balení a dodání



Procesní schopnost
Výrobní schopnosti PCB.
Počet vrstev: 1ALER-32LAYER
Dokončená tloušťka mědi: 1 / 3OZ-12OZ
MIN LINE Šířka / Rozteč interní: 3,0 mil / 3,0mil
Minimální čára Šířka / vzdálenost Externí: 4.0mil / 4,0mil
Maximální poměr stran: 10: 1
Tloušťka desky: 0,2 mm-5,0 mm
Maximální velikost panelu (palce): 635 * 1500 mm
Minimální velikost vrtaného otvoru: 4mil
Tolerance pářeného otvoru: +/- 3mil
Biind / Pohřbeno VIAS (typy AII): Ano
Prostřednictvím výplně (vodivé, nevodivé): Ano
Základní materiál: fr-4, fr-4high tg.halogenový materiál volný materiál, rogers, hliníková základna,Polyimid,
Těžká měď
Povrchová úprava: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, LMMMERSION SILVER,lmmerze cín, zlaté prsty, uhlíkový
inkoust



SMT Výrobní schopnosti
Materiál PCB: FR-4, CEM-1, CEM-3, deska na bázi hliníku
MAX PCB Velikost: 510x460mm
MIN PCB Velikost: 50x50mm
Tloušťka PCB: 0,5 mm-4,5 mm
Tloušťka desky: 0,5-4mm
MIN komponenty Velikost: 0201
Standardní velikost čipové velikosti: 0603 a větší
Složka Maximální výška: 15 mm
Min olovo hřiště: 0,3 mm
Min BGA míč rozteč: 0,4 mm
Přesnost umístění: +/- 0,03 mm


